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A tananyag 
Oktatási cél: Az elektronikai ipar által alkalmazott jellemzı technológiák, mőveletek a felhasznált 
anyagok bemutatása. A mikroelektronikai eszközök és alkatrészek, az áramköri, modulok felépítése, 
elıállítási és szerelési technológiájának bemutatása. 

Témakör: Konz. Óra 
Az elektronikai termékek és technológiák rendszerének áttekintése.   
 Diszkrét alkatrészek, áramköri hordozók, integrált áramkörök, áramköri modulok, 
készülékek felépítése 
A nyomtatott huzalozású lemezek gyártása. Az áramköri rajzolat kialakításának fı 
lépései: maszkolás, maratás, galván és árammentes fémbevonatok.  
Az egy és kétoldalas NYHL elıállításának fı lépései. A többrétegő NYHL-ek 
technológiája, együttlaminált és szekvenciális. A nagysőrőségő összeköttetés (HDI) 
követelményei, új eljárásai. Ellenırzés, javítás Tervezési szempontok. 
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Moduláramkörök szereléstechnológiája: Furatszerelt NYHL-ek szerelési és kötési 
technológiái. 
 A felületszerelt technológia; SMT.  
Hibrid integrált áramkörök típusai, technológiájuk.  Vastagrétegek rétegfelviteli, 
ábrakialakítási technológiája; szitanyomtatás. Vastagréteg passzív hálózatok. 
Vékonyréteg áramkörök technológiája, vákuumtechnikai rétegfelviteli eljárások. 
Értékbeállítás. 
A félvezetı-technológia alapjai. Alapanyag elıállítása, tisztítása. Vegyület-
félvezetık. 
 Az integrált áramkörök gyártásának fı mőveletei: litográfia, diffúzió, epitaxia, 
maratás, vákuumtechnikai módszerek (CVD, MBE). 
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Félévközi követelmények  
A félév során kiadott témák alapján egy esszét készítenek a hallgatók, ez az aláírás megszerzésének 
feltétele. Értékelés 0 – 10 pont 
A vizsga módja: írásbeli 

Irodalom:  
Kötelezı: http://www.uni-obuda.hu/users/grollerg/Elektronikaitechnologia/ 
 
Ajánlott: Dr Mojzes Imre (szerk): Mikroelektronika és elektronikai technológia  MK 1995 

 


